
恆顥科技推出全新投射式電容薄膜觸控方案– FilAgree 

 

仁寶集團旗下觸控公司恆顥科技近期將推出全新投射式電容薄膜觸控

方案– FilAgree，除代表以薄膜方案 (Film)滿足 (Agree)市場多樣化產品

需求之意，亦對產品如藝術般精工雕琢。FilAgree 產品整合目前市場上

各種逐漸成熟的透明導電材料技術，除原有的銦錫氧化物 (ITO)外、更

結合奈米銀線 (AgNW)、導電性高分子 (PEDOT:PSS)…等新技術，藉由各

種不同導電材料的搭配，滿足客戶對於觸控靈敏度及光學特性等需求。 

 

恆顥科技之 FilAgree 產品是利用目前最新的奈米銀線 (AgNW)導電材料

搭配團隊本身設計的圖案所製作的超薄可撓式觸控模組，藉由奈米銀高

導電度、高透光之特性可滿足目前市面上所有 15.6 吋以下之規格需求，

並已通過 Microsoft Windows 8 認證。由於 FilAgree 薄膜式觸控模組比

傳統 GG 或 GFF 更加輕薄，可搭配不同色彩邊框設計，且具備優異之光

電特性、高強度及可撓性等優點，並可應用於穿戴式產品，預估將衝擊

目前中小尺寸 (4”~ 15.6”) 觸控面板市場。此外，看好中大尺寸觸控應用

成長潛力，恆顥科技正與相關廠商及國內研究單位合作開發，進一步將

FilAgree 技術推廣至涵蓋大尺寸  AIO 觸控產品之範疇。  

 

恆顥科技的 FilAgee 產品現已開始小量生產，並已獲高階 Notebook 訂

單，預計於 2014 年第 2 季進入出貨高峰。除了既有之 OGS 產品，FilAgree

可望為恆顥科技增加顯著之業績貢獻。  


